Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.030.2018.DW

1. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej — blankietu ELS

(legitymacja studencka)

Przedmiotem zamowienia jest zakup wstepnie zadrukowanych blankietéw ELS.

Karty muszg byé wykonane z materiatu laminowanego nieulegajgcemu odksztatceniu i rozwarstwieniu o
wymiarach i witasciwosciach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1
okreslonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego wiasciwosci i odporno$¢ musza byé potwierdzone badaniami

przeprowadzonymi zgodnie z wieloczesciowg normg ISO/IEC 10373.

Blankiety nie moga by¢ wygiete, znieksztatcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu stronach karty

ptynnie przykrywa wszystkie znieksztatcenia powierzchni — zwtaszcza w miejscu wprasowywania chipow.

Wyglad legitymaciji
Wyglad blankietu ELS okres$la zatgcznik nr 3 rozporzgdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z

dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiéw (Dz. U. 2016 nr poz. 1554 z pézn.
zm).
Biate pole po stronie rewersowej jest polozone w stosunku do brzegéw karty z doktadnoscig +/-

0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

Karta procesorowa:
Elektroniczna hybrydowa karta procesorowa o pojemnosci pamieci nieulotnej EEPROM, co najmniej
24 kilobajtéw, wyposazona w jednostke kryptograficzng, z dwoma interfejsami:
. Stykowym:
1) okreslonym w normach ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3,;
2) polecenia i odpowiedzi przesytane podczas komunikacji karty z infrastrukturg
informatyczng powinny mie¢ strukture zgodng z APDU okreslong w normie ISO/IEC
7816-4;
Il. Bezstykowym:
1) okreslonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemystowym
MIFARE® dla protokotu klasycznego o pojemnosci pamieci 1 kilobajt (standard MF1 IC
S50);
2) spetniajgcym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3

oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 przy zachowaniu petnej antykolizyjnosci.

Wraz ze zmianami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA NAUKI | SZKOLNICTWA
WYZSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 229 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dokumentacji przebiegu studiéw tj. w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia w opisie wzoru
elektronicznej legitymacji studenckiej w ust. 12 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
2),plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze ,00 02" (zapis w systemie szesnastkowym)
zawierajgcy wiadomos¢ w formacie zgodnym ze specyfikacjg techniczng ETSI TS 101 733,

opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:”
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Kompatybilnos¢

Zamawiajgcy wymaga, zeby karty wspoétpracowaty z posiadanymi przez Zamawiajgcego drukarkami
Evolis Securion SMART & CONTACTLESS.

Karta ma by¢ obstugiwana przez system USOS.

Lista kart obstugiwanych przez system USOS zawarta jest w zatgczniku 2B do SIWZ.

Dokumentacja
Dostawca karty udostepnia Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy, dokumentacje
umozliwiajgcg programowanie karty oraz opcjonalnie narzedzia producenta umozlwiajgce zarzadzanie

danymi umieszczonymi na karcie oraz jej programowanie.

Zabezpieczenia na czas dostawy
Dostep do ukfadow elektronicznych blankietéw ELS jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi

kluczami transportowymi dla czesci bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

2. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej — blankietu ELD

(legitymacja doktorancka)

Przedmiotem zamdwienia jest zakup wstepnie zadrukowanych blankietéw ELD.

Karty muszg by¢ wykonane z materiatu laminowanego nieulegajgcemu odksztatceniu i rozwarstwieniu
o wymiarach i wkasciwos$ciach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu
ID-1 okreslonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego wtasciwosci i odpornos¢é muszg by¢ potwierdzone
badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczesciowg normg ISO/IEC 10373.

Blankiety nie mogg by¢ wygiete, znieksztatcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu
stronach karty ptynnie przykrywa wszystkie znieksztatcenia powierzchni — zwtaszcza w miejscu

wprasowywania chipow.

Wyglad legitymaciji

Wyglad blankietu ELD okresla zatgcznik nr 1 rozporzgdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z

dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studidw doktoranckich i stypendiéw doktoranckich (Dz. U. 2017; poz.
1696).
Biate pole po stronie rewersowej jest potozone w stosunku do brzegdéw karty z doktadnoscig +/-

0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

Karta procesorowa:
Elektroniczna hybrydowa karta procesorowa o pojemnosci pamieci nieulotnej EEPROM, co najmniej
24 kilobajtow, wyposazona w jednostke kryptograficzng, z dwoma interfejsami:
I. Stykowym:
1) okreslonym w normach ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3,;
2) polecenia i odpowiedzi przesytane podczas komunikacji karty z infrastrukturg
informatyczng powinny mie¢ strukture zgodng z APDU okreslong w normie ISO/IEC
7816-4;
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Il. Bezstykowym:
1) okreslonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemystowym
MIFARE® dla protokotu klasycznego o pojemnosci pamieci 1 kilobajt (standard MF1 IC
S50);
2) spetniajgcym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3
oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 przy zachowaniu petnej antykolizyjnosci.

Kompatybilnos¢

Zamawiajgcy wymaga, zeby karty wspotpracowaty z posiadanymi przez Zamawiajgcego drukarkami
Evolis Securion SMART & CONTACTLESS.

Karta ma by¢ obstugiwana przez system USOS.

Lista kart obstugiwanych przez system USOS zawarta jest w zatgczniku 2B do SIWZ.

Dokumentacja
Dostawca karty udostepnia Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy, dokumentacje
umozliwiajgcg programowanie karty oraz opcjonalnie narzedzia producenta umozlwiajgce zarzgdzanie

danymi umieszczonymi na karcie oraz jej programowanie.

Zabezpieczenia na czas dostawy
Dostep do uktadéw elektronicznych blankietéw ELD jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi

kluczami transportowymi dla czesci bezstykowej (MIFARE®) i stykowe;j.
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